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(57) Abstract : The present invention relates to an
illuminating wall comprising lower (2) and upper
(9) mounting profiles, at least the lower profile
comprising a load-bearing element (4) arranged in
the internal volume of said profile and comprising
support means such as a parallel plate (40), at a dis-
tance from the core (20) of the profile and arranged
between the diodes (30) and the glazing, for sup-
porting the edge of the glazing, one of the wings of
the profile being mobile or removable to allow ac-
cess to the diodes which are removable associated
with the profile.

(57) Abrégé : La présente invention se rapporte a
une cloison éclairante comprenant des profilés de
montage inférieur (2) et supérieur (9), au moins le
profilé inférieur comportant un élément porteur (4)
agencé dans le volume intérieur dudit profilé et
comprenant des moyens de support tels qu'une pla-
tine (40) parall¢le, a distance de I'ame (20) du profi-
I¢ et disposé entre les diodes (30) et le vitrage, et
servant a supporter le chant du vitrage, l'une des
ailes du profilé étant mobile ou amovible pour avoir
acces aux diodes qui sont associées au profilé de
maniére amovible.



10

15

20

25

30

WO 2014/016494 PCT/FR2013/051724

CLOISON ECLAIRANTE

L’invention concerne une cloison éclairante, en particulier en verre, et ses
profilés de montage.

La cloison éclairante de l'invention est destinée a tout type d’utilisation en
extérieur et/ou intérieur, dans un batiment ou dans un vehicule (notamment de
transport...) dans un espace public, telle qu'une séparation entre piéces, une
séparation pour compartiment, une séparation a l'intérieur d’'une méme piéce,
une porte, une vitrine, un comptoir, un dispositif de décoration d’intérieur, un
garde-corps, un produit d’ameublement, un luminaire sur pied en particulier a
forme parallélépipédique formant séparation, etc...

L'utilisation d’'une telle cloison est notamment de fournir une paroi
transparente et éclairante qui assure la séparation d’un espace ; la cloison
permet de constituer une séparation physique éclairante délimitant de part et
d'autre des zones d’occupation de l'espace. Il s’agit ici d’'une application
totalement éloignée d'un module éclairant du type pour écran de visualisation
ou panneau de signalétique.

Une cloison est destinée a reposer de tout son poids sur une surface
d’accueil, généralement un sol.

Si certains modules éclairants éloignés des applications de cloison (par
exemple écran de visualisation) comprennent de maniere connue des modules
verriers et des systémes d’éclairage associés aux tranches des modules, les
systemes d’éclairage pour cloisons éclairantes actuelles ne sont nullement
situés au niveau des tranches des modules mais disposés a l'intérieur de la
cloison contre les faces principales des feuilles de verre des modules, en
raison du poids des modules.

En effet, on ne peut pas transposer a une cloison verriére la solution
d’association du systeme d’éclairage, souvent des diodes
électroluminescentes, a la tranche inférieure d’'un module verrier du type écran
de visualisation, car le probléme technique dans cette derniére application, de
risque d’écrasement en raison du poids du module sur le systéme d’éclairage
ne se pose pas, ce qui n'est pas le cas pour une cloison.
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L’invention a pour but de proposer une nouvelle génération de cloison

éclairante en verre, robuste, écologique avec une installation simple et sure, et
procurant un remplacement aisé et fiable du systéme d’éclairage constitué de
diodes électroluminescentes, en particulier en cas de défaillance ou de
changement de performances optiques, ou de couleur, etc...

Dans la suite de la description, les termes « horizontal », « vertical »,
« supérieur », « inférieur », « haut », « bas », s’entendent en qualifiant des
éléments utilisés dans le cadre d’une installation normale de la cloison, c'est-a-
dire relative a une notion verticale par rapport a une surface ou sol (plat)
horizontal sur lequel serait posée (voire fixée) ladite cloison. Le terme
« latéral » qualifie le c6té, le bord d’'un élément dans un plan vertical.

Selon l'invention, la cloison comprend

- au moins un module verrier ou vitrage,

- des diodes disposées sur au moins un dispositif de support du type
PCB, le ou les PCB étant eventuellement sur ou logés dans un profilé
d’accueil, les diodes étant disposés en regard du chant du vitrage,

- au moins un profilé de montage inférieur et un profilé de montage
supérieur, chaque profilé de montage comportant une ame, une
premiére aile perpendiculaire a I'ame, et une seconde aile
perpendiculaire a I’ame, paralléle et espacée de la premiére aile, et le
profilé de montage délimitant un volume intérieur,

- au moins un élément porteur distinct de tout élément accueillant les
diodes, et espace de tout élément accueillant les diodes pour le profilé
de montage inférieur, notamment distinct des PCB ou du profilé
d’accueil des PCB, ledit element porteur étant agencé dans le volume
intérieur du profilé de montage inférieur et/ou supérieur, et comprenant
des moyens de support tels qu’'une platine qui est (paralléle et) a
distance de I'ame du profilé de montage et située entre le chant du
vitrage et les diodes, et par ailleurs

- la platine de I'élément porteur est associée a la premiére aile du profilé
et présente un bord libre en regard de la seconde aile du profilé (le bord
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libre peut ne pas étre en contact direct avec la seconde aile en lui étant

de préférence espace, ou bien lui étre connectée de maniére amovible),

- en position basse de la cloison, la platine supporte le vitrage directement
ou via une éventuelle cale transparente sus jacente,

- et/ou en position haute, le(s) PCB et/ou le profilé d’accueil du ou des
PCB sont posés sur la platine (la platine est agencée a proximité de
I'extrémité ouverte en U dudit profilé supérieur, de préférence espacée
du chant du vitrage, en particulier de I'ordre du millimétre),

- le(s) PCB avec les diodes sont dissociable(s) de la cloison, voire le
profilé d’accueil de PCB est dissociable de la cloison,

- la seconde aile des profilés inférieur et supérieur est mobile ou
amovible, de sorte que le(s) PCB ou le profilé d’accueil des PCB a
diodes sont accessibles latéralement (au vitrage), de préférence
directement au niveau des PCB ou du profilé d’accueil.

Ainsi, il n‘'est pas nécessaire de démonter I'ensemble de la cloison, en
particulier retirer préalablement le ou les modules verriers hors du profilé de
montage, pour accéder aux diodes et les remplacer.

Les diodes sont protégées lors du montage des modules verriers, et leur
acces est trés aiseé a tout moment sans nécessiter le démontage des modules.

Dans la suite de la description, le terme vitrage est équivalent a module
verrier.

Le systeme d’éclairage est agencé par exemple sur deux cétés opposes
de la cloison, de préférence au niveau des cbtés horizontaux supérieur et/ou
inférieur du ou des modules en position montée de la cloison.

Pour la partie haute de la cloison, lorsqu’un systéme d’éclairage y est
également associe, le profilé de montage comprend donc également une aile
mobile ou amovible pour avoir acces au systéme d’éclairage.

Selon [linvention, le profilé de montage pour cloison éclairante
comprenant une ame, une premiere aile perpendiculaire a I'ame, et une
seconde aile perpendiculaire a I'ame, paralléle et espacée de la premiere aile,
de sorte a ménager un volume d’accueil de section générale en U, comprend

au moins un élément porteur agencé dans le volume intérieur en U et
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comprenant des moyens de support tels qu’une platine paralléle et a distance

de I'ame du profilé et dont un bord est associé a la premiére aile du profilé
tandis que le bord opposé, qui est en regard de la seconde aile du profilé, n'est
pas associe fixement a ladite seconde aile, et la seconde aile du profilé est
mobile ou amovible.

On entend par «relié» ou «connecté», la qualification dune
solidarisation fixe lors de la fabrication du profilé, la portion reliée ne formant
gu’un seul ensemble unitaire avec le corps du profilé, ou d’'une solidarisation
fixe apres fabrication du corps du profilé, lorsque la portion reliée est rapportée
et fixée de maniere permanente au corps du profilé. Ces termes sont relatifs a
une notion de solidarisation permanente au contraire d’une fixation détachable.

Le corps du profilé s’entend par I'ensemble fabriqué du profilé fait d’une
seule piéce monobloc et formant d'un seul tenant ses différentes parties, ame
ailes et autres éléments.

Le terme « associé » dans la suite de la description n’est pas limitatif en
terme de solidarisation ou fixation. Il s’entend par une jonction de deux parties
faisant corps monobloc I'une avec l'autre ou reliées I'une a I'autre par une
solidarisation fixe permanente, ou encore par une jonction amovible de deux
parties.

L’emploi du terme « mobile » dans la suite de la description au regard de
I'aile s’entend par apte a pivoter tout en étant solidaire du corps du profilé par
au moins une partie, ou bien amovible, c'est-a-dire apte a étre totalement
détachee.

Le profilé de montage inférieur de l'invention permet de supporter au
regard de leur poids, le ou les modules verriers en évitant qu’ils ne reposent
sur le systéme d’éclairage et ne I'écrase. L’élément porteur par ses moyens de
support (la platine) constitue une plate-forme pour supporter la tranche d’un
module verrier ou vitrage. De plus, il permet de surélever le module verrier afin
de loger sous la platine le systéme d’éclairage sans risque de s’appuyer sur ce
dernier.

L’association de I'élément porteur au profilé de montage est telle que
I’élément porteur ne risque pas, bien qu’ayant un bord libre qui n’est pas
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nécessairement associé a la second aile du profilé, d'étre mis en porte-a-faux

ou de basculer lorsqu’il supporte le chant du vitrage.

En outre, 'amovibilité/la mobilité de I'une des ailes du profilé de montage
inférieur ou supérieur et le fait que la platine ne soit pas solidaire (contre ou
fixement) de cette aile, procure notamment les avantages suivants :

- un accés aisé sous la platine et de maniére latérale pour agencer
et/ou remplacer le systeme d’éclairage que ce soit les diodes et leur(s)PCB ou
ces derniers et leur profilé d’accueil, sans avoir a retirer le module verrier si
celui-ci est déja en place ;

- facilite la mise en place du module de maniére latérale sans avoir a le
soulever pour I'agencer sur la platine, I'aile mobile ayant été préalablement
écartee.

Par ailleurs, la platine est suffisamment large pour d’'une part accueillir la
totalité de la tranche du module verrier, et d’autre part chapoter le systéme
d’éclairage afin que lors de l'installation du module, on évite tout choc du
module contre le systéme d’éclairage, le bord externe de la platine (bord en
regard de I'aile mobile lorsque celle-ci est en place) constituant une barriére de
protection vis-a-vis du systéme d’éclairage. Si le module vient a buter contre
une partie intérieure du profilé lors de I'installation, le choc interviendra
avantageusement au niveau du bord externe de la platine sans risque
d’endommagement du systéme d’éclairage.

En position montée de I'aile mobile, c’'est-a-dire lorsque I'aile mobile est
agencée perpendiculairement a I'ame du profilé et ferme latéralement la cavité
du U, le bord externe de la platine en fonction de la largeur de la platine peut
étre abouté ou non a la face intérieure de I'aile mobile.

Selon une caractéristique, le bord libre ne comporte aucun retour en
direction de I'ame du profilé de montage s’intercalant entre les diodes et la
deuxieme aile du profilé de montage ou aucun élément barriere n’est disposé
entre les diodes et la seconde aile mobile.

L’élément porteur forme une piece qui est rapportée par montage
amovible ou par solidarisation, via un bord opposé au bord libre, dit bord de

maintien, associé a la premiére aile du profilé de montage.
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L'élément porteur forme une piéce usinée/profiiée de maniére unitaire

avec la premiére aile du profilé de montage. En constituant une piece
rapportée, I'élément porteur peut ainsi étre ajouté dans les profilés de montage
déja existants et usuels pour des cloisons actuelles éclairantes.

L’élément porteur est démontable de la cloison par exemple n’est pas fixé
de maniére permanente (ou intégre) au profilé de montage de la cloison.

La cloison comporte une surface de réception pour le(s) PCB ou le profilé
d’accueil de(s) PCB, cette surface de réception pouvant étre pour dans la
position haute de la cloison, la platine (moyens de support) par sa face
opposée au vitrage.

L’élément porteur constitue une piéce rapportée (avec les moyens de
support (la platine) distincte du profilé de montage) et posséde une forme
générale au moins en L selon une vue en coupe transversale a son extension
longitudinale, et comporte la surface (plane) de support agenceée
(horizontalement) parallelement a I’'ame du profilé et un flanc perpendiculaire
(vertical) associe a la premiére aile du profilé de montage et/ou a I'ame, de
préférence en butée, clipsé, monté en force. La forme en L n’est nullement
limitative en particulier lorsque I'élément porteur n’est pas rapporté.

En variante, I'élément constitue une piéce rapportée (distincte du profilé
de montage) et posséde une forme generale en F selon une vue en coupe
transversale a son extension longitudinale.

L’élément porteur comprend un épaulement agencé dans le
prolongement du flanc et apte a coopérer par engagement mutuel avec la
surface de la premiére aile, de préférence ladite surface présentant une cavité
dans laquelle est coincé I'épaulement, de fagon que I'élément porteur soit
fermement maintenu en place dans le profilé de montage.

Le flanc et I'épaulement par leur face verticale externe opposée a la
platine sont apposés contre la face intérieure de la premiére aile fixe du profilé,
et maintenus par coopération avec ladite aile.

Le bord de la platine opposé au bord libre, le flanc et/ou I'épaulement

I’élément porteur cooperent avec la premiére aile du profilé par des moyens de
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solidarisation du type collage par exemple et/ou par des moyens d’engagement

mutuel, tels que des cavités et portions en saillie.

Le systéme d’éclairage comprend des diodes électroluminescentes dont
la face émettrice de lumiere est disposée en regard de la tranche d’au moins
un cbté du module et est espacée de la tranche du module.

Le module verrier (notamment la feuille de verre) forme un guide de la
lumiére émise par les diodes et comprend des moyens d’extraction de la
lumiére ainsi guidée, pour un éclairage via au moins I'une des faces principales
dudit module.

Les diodes sont agencées sur au moins un dispositif de support et
d’alimentation électrique dit support PCB.

Un tel eclairage a base de diodes électroluminescentes (DEL ou LED en
anglais) associé a la tranche du verre est un systéeme a une basse
consommation énergétique robuste dans le temps. Le profilé de montage
cache les diodes et les protége.

La surface de réception intégrée au profilé de montage pour
accueillir/installer le systeme d’éclairage peut présenter une base meétallique,
qui permet de dissiper la chaleur issue des PCB, assurant la longévité des
diodes.

Les diodes sont indépendantes des modules verriers. Les modules
utilisés sont des vitrages usuels sans qu’il ne soit besoin de pratiquer des trous
dans la tranche du module verrier pour y disposer les diodes.

Avantageusement, les diodes sont du type « top emitting » en anglais et
non « side emitting », c'est-a-dire qu’elles éclairent dans la direction opposée a
leur dispositif de support et non latéralement. La face émettrice des diodes est
paralléle a la tranche du module et de préférence a la surface de montage
(plane).

Les diodes peuvent étre encapsulées ou chapeautées de sorte a agencer
au-dessus d’elles un systeme optique, du type lentille par exemple. Ce
systeme optique ou tout simplement I'ensemble du systéme d’éclairage n’a
nullement vocation a jouer le réle de moyens de support pour le vitrage, la
platine de I'élément porteur étant intercalée entre les diodes et le vitrage.
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Selon une caractéristique, la platine comporte au moins un orifice ou une

fenétre pleine transparente, de préférence de géométrie oblongue et continue
sur la quasi-totalité de la longueur de la platine. Cet orifice ou fenétre permet,
une fois le systéme d’éclairage en place dans le profilé de montage de laisser
passer la lumiére émis par le systeme d’'éclairage a travers, le systeme
d’éclairage étant disposé sous la platine. La platine en dehors de l'aire de
I'orifice supporte la totalité du chant du vitrage.

Le(s) PCB ou le profile d’accueil des PCB sont montés libre (posés sur la
surface de réception) ou fixé provisoirement par des moyens d’amovibilité
(retirables de préférence latéralement) par pivotement ou retrait de la seconde
aile du profilé de montage.

Le ou les supports PCB avec les diodes peuvent étre démontables seuls
de la cloison sans étre ainsi fixés de maniere permanente au profilé de
montage de la cloison. Les PCB sont positionnés, rapportés dans |'espace
interne en U défini par le profilé de montage, en particulier rapportés contre
une surface de réception, en y étant posés voire calés ou fixés par tout moyen
amovible notamment de type vis ou par clipsage. De cette maniére, les diodes
sur support(s) PCB peuvent étre installées/changées rapidement dans la
cloison, fournissant un systéme d’éclairage a diodes, simple de fabrication et
d’installation, et méme remplacement.

Un ou des profilés d’accueil d’'un ou de supports PCB avec les diodes
peuvent étre prévus pour accueillir les PCB. Le profilé d'accueil peut étre
démontable de la cloison sans étre ainsi fixé de maniére permanente au profilé
de montage de la cloison. Les PCB sont positionnés, rapportés dans le profilé
d’accueil en y étant posés voire calés ou fixés par tout moyen amovible
notamment de type vis. Le profilé d'accueil est positionné, rapporté dans
I'espace interne en U défini par le profilé de montage, en particulier rapporté
contre une surface dite de réception, sous jacente aux moyens de support
(platine) du vitrage pour le profilé inférieur. Le profilé d’accueil est posé voire
calé ou fixé par tout moyen amovible notamment de type vis (dont le vissage
est accessible par le coté dans un plan horizontal) ou par clipsage. De cette
maniere, le profilé d’accueil et les diodes sur support(s) PCB peuvent étre
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installés/changés rapidement dans la cloison, fournissant un systeme

d'éclairage a diodes simple de fabrication et d’installation, et méme
remplacement.

Le retrait des PCB et diodes, éventuellement d’'un ou des profilés
d’accueil logeant les PCB et diodes, se fait latéralement, de préférence par
translation (sensiblement) horizontale. Le profilé de montage (son corps ou tout
élément rapporté dans le volume intérieur) est congu pour qu’aucun élément,
notamment associé a la surface de réception sur laquelle repose le systeme
d’éclairage, ne fasse obstacle a ce retrait latéral, selon un mouvement
sensiblement horizontal dans la direction opposée a la premiere aile du profile,
la seconde aile du profilé ayant été préalablement retirée ou pivotée.

La fixation non permanente ou le calage (par exemple par un rail de
guidage) des PCB ou des profilés d’accueil des PCB se fait par tous moyens
connus, un collage non permament ou un vissage ne constituant cependant
pas un mode de maintien préféere.

La partie basse ou haute, le profilé d’accueil logeant le(s) PCB a diodes
est rapporté dans le profilé de montage ou, pour la partie basse, le profilé
d’accueil fait partie intégrante du volume intérieur du profilé de montage,
notamment de I'ame.

Le systéme d’éclairage a diodes peut étre porté par un profilé d’accueil
qui est mis en place dans le profilé de montage comme déja indiqué. Si ce
profilé d’accueil est amovible, il suffit que le profilé de montage ne présente
aucun élément susceptible de géner le retrait latéral du profilé d’accueil hors du
profilé de montage. Si ce profilé d’accueil est solidaire du profilé de montage,
sa forme est concue pour qu'il ne présente aucun élément susceptible de
géner le retrait latéral du ou des PCB porteurs des diodes hors du profilé de
montage, en particulier qu’il ne présente aucun retour vertical (grandement)
supérieur a la hauteur des diodes.

La partie basse, elle comprend une surface de réception pour le(s) PCB
ou le profilé d’accueil des PCB, cette surface de réception étant associée a
I’élément porteur ou au profilé notamment a I'ame, et est disposée entre la

platine et I'ame du profilé, notamment paralléle a la platine, a 'ame, voire au
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chant du vitrage, ladite surface de réception pouvant étre pleine ou évideée,

et/ou en deux parties.

L’association du profilé d’accueil ou bien du dispositif de support des
diodes (PCB) en direct sur la surface de réception peut se faire de différentes
maniéres ; elle se fait par exemple en étant posé directement sur la surface de
réception, ou par des moyens de fixation amovible.

La cloison peut comprendre un logement notamment a deux parois avec
des retours, le logement étant agencé entre la surface de réception et I'ame, le
logement d’accueil, de préférence de forme parallélépipédique, étant destiné a
recevoir des cables électriques reliant différents systemes d’éclairage de la
cloison, la surface supérieure du logement d’accueil étant apte a constituer
ladite surface de réception.

En outre, la platine de I'élément porteur (portant le vitrage en position
basse) ne présente pas non plus d'élément susceptible de géner le retrait
latéral du systeme d’éclairage a diodes hors du profilé de montage, en
particulier elle ne présente depuis son bord (libre) en regard de la seconde aile
du profilé de montage, aucun retour vertical en direction de I'ame du profilé.

L'extrémité des diodes peut étre située de maniere extrémement proche
de la surface inférieure de support de I'’élément porteur (par exemple de |'ordre
du millimétre) ; ce qui importe est de pouvoir retirer aisément le PCB avec les
diodes du logement situé sous I'élément porteur.

De préférence, les diodes comportant des puces semi-conductrices
éventuellement recouvertes avec des moyens d’étanchéité a I'eau.

Le systéme d’éclairage, en particulier la surface supérieure des diodes,
ne fait pas saillie par rapport aux moyens de support du chant du vitrage. Les
diodes qui sont en regard des orifices des platines des éléments porteurs ne
pénétrent pas dans lesdits orifices (dans I'épaisseur de la platine). Les diodes /
le systeme d’éclairage sont agencés sous la platine de I'’élément porteur, Iui-
méme ne prenant pas du tout appui sur les diodes / le systeme d’éclairage.

La cloison comprend une seule rangée de diodes le long de la tranche du
ou des modules, répartie longitudinalement en un ou plusieurs groupes de

diodes sur support(s) PCB, ou dans le cas d’'un ou de modules avec deux
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feuilles de verre espacées par une lame de gaz formant double vitrage,

éventuellement deux rangées de diodes chacune en regard de la tranche de
chaque feuille de verre.

La cloison peut comprendre au moins deux modules transparents
aboutés I'un a l'autre de maniére verticale et en ce qu’aucun systéme
d’éclairage n’est agence sur le cbté vertical d’'un module verrier abouté a l'autre
module. Cette configuration permet de conserver une jonction bord a bord des
modules qui est quasi-invisible ou formant un trait vertical lumineux.

La ou les feuilles de verre du module verrier sont a base d’un verre ayant
une forte transmission lumineuse, d'au moins 85%, lorsque la mesure est
effectuée sous illuminant D65 sur une feuille de verre a faces paralléles de 4
mm d'épaisseur.

Le verre des modules peut étre trempé. Par ailleurs, les modules pourront
présenter toutes sortes de propriétés usuelles pour les cloisons, telles que des
propriétés acoustiques.

Le fond du profilé d’accueil ou de la surface de réception en contact avec
le systéme d’'éclairage est en un matériau conducteur thermique afin de
dissiper la chaleur émise par en particulier par les diodes formant le systéme
d’éclairage.

Dans une variante, I'espace séparant les diodes de I'élément porteur (de
la surface support) pourrait comprendre, bien que la hauteur de séparation soit
trés faible, des parois latérales de guidage de la lumiere. Ces parois pourraient
par exemple étre associées au profilé d’accueil du systeme d’éclairage, ce
profilé d’accueil étant alors amovible dans son ensemble pour accéder aux
PCB a diodes. Ces parois optimiseraient la redirection de la lumiére émise par
les diodes en direction du module

Le profilé de montage n’est de préférence nullement fixé directement aux
faces principales du module, seuls des moyens d'étanchéité peuvent étre
associés a l'extrémité supérieure du profilé de montage entre les faces du
module et les ailes du profilé. Les moyens d’étanchéité sont de préférence

amovibles, notamment fixés par clipsage.
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L’ame du profilé de montage, paralléle a la tranche du module, est de

préférence trouée, notamment pour fixer ledit profilé de montage par vissage a
la surface de montage avant installation du systéme d’éclairage et des
modules.

Le profilé de montage inférieur de la cloison comprend au moins un
module transparent, au moins deux €léments porteurs agencés aux extrémites
distales respectives du module et en ne s’étendant que partiellement sur la
longueur dudit module. A titre d’exemple, chacun des deux éléments porteurs
présentent une longueur de 30 mm et une largeur de 20 m. Les éléments
porteurs permettent de supporter un panneau de 45 kg de dimensions
horizontale 1,10 m, et verticale 2,80 m. Concernant d’autres dimensions, la
hauteur du profilé est par exemple de 35 mm.

Selon l'invention, la cloison en verre éclairante est notamment destinée a
étre associée (montée) entre une surface d’accueil inférieure (sol ou autre
surface inférieure) et une surface d’accueil supérieure (plafond ou autre) et de
préféerence a tout le moins associée (posée voire fixée) a une surface
inférieure.

La cloison éclairante de l'invention est destinée a tout type d'utilisation en
extérieur et/ou intérieur, dans un batiment ou dans un vehicule (notamment de
transport...) dans un espace public, telle qu'une séparation entre pieces,
compartiment, une séparation a I'intérieur d'une méme piéce, pour constituer
une porte, une vitrine, un comptoir, un dispositif de décoration d’intérieur, un
garde-corps, un produit d’'ameublement, un luminaire sur pied en particulier a
forme parallélépipédique, etc...

L'utilisation d’une telle cloison est notamment de fournir une paroi
transparente et éclairante qui assure la séparation d’un espace ; la cloison
permet de constituer une séparation physique éclairante délimitant de part et
d’'autre des zones d'occupation de I'espace. Il s’agit d'une application
totalement éloignée d’'un module éclairant pour écran de visualisation ou
panneau éclairant similaire qui est destiné a étre accroché a un mur, ou qui

serait encapsulé dans un cadre porteur.
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Par ailleurs, la cloison (la feuille de verre) est de préférence transparente,

surtout hors de moyens d’extraction de la lumiere qui lui seraient associés
créant par exemple un caractére sating, ou éventuellement la feuille de verre
est dotée sur une face principale d’'un revétement semi réfléchissant, type
miroir espion par exemple tel le produit commercialisé sons le nom Mirastar.
On préfére en outre voir I'éclairage des deux cétés du module.

Le profilé de montage est de préférence dans un matériau qui assure de
ne pas rendre visible de I'extérieur aprés montage, I'ensemble de la cavité
interne, en particulier en rendant invisible le systeme d’éclairage et I'élément de
support.

Il est a noter que le profilé de montage n’est pas forcément fixé au sol
mais pourrait étre fixé sur une autre surface d’accueil.

Par ailleurs la cloison n’est pas forcément fixe, elle peut étre mobile par
rapport a sa surface d’association (sol, plafond etc).

La hauteur de la cloison n’est pas forcément la hauteur entre le sol et le
plafond (éventuel).

Enfin, I'invention propose un procédé de montage de la cloison (telle que
décrite precédemment) entre une surface inférieure (un sol, un plancher, etc...)
et une surface supérieure (plafond ou similaire), et dans lequel :

- 0N pose, voire on fixe, le profilé de montage inférieur au sol et le profilé

de montage supérieur au plafond (de préférence par vis au travers de
I'ame du profilé),

- on agence l'élément porteur (notamment la surface support) dans le
profilé de montage inférieur, si celui-ci n'est pas déja intégre (car ayant
été préalablement rapporté ou faisant partie intégrante du corps du
profilé), et éventuellement également dans le profilé de montage
supérieur,

- quelle que soit la destination d’installation de la cloison, on pivote ou on
détache la seconde aile mobile des profiles de montage supérieur et
inférieur,

- on installe dans le ou les profilés de montage supérieur et/ou inférieur

le systéme d’éclairage a diodes en le plagant sur une surface de
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réception, de préférence on dispose les PCB et diodes dans un

logement d’accueil (d'un profilé de d’accueil par exemple) notamment
associé au profilé de montage,

on pose éventuellement (si le sol n'est pas parfaitement plan) une ou
des cales sur le ou les éléments porteurs (sur les moyens de support)
du profilé de montage inférieur, la cale étant transparente,

on pose le bord du chant inférieur (le bord le plus proche de
I'installateur) du ou des modules verriers sur les moyens de support (la
platine) du ou des élements porteurs du profilé de montage inférieur,
on bascule le ou les modules verriers dans une direction opposée a
I'installateur, de sorte a amener la partie supérieure du ou des modules
verriers dans le profilé de montage supérieur et a faire reposer la
totalité du chant inférieur des modules sur la platine du ou des
éléments porteurs,

on remet en place la seconde aile mobile des profilés de montage
inférieur et supérieur,

on pose des moyens d’etanchéité en I'extrémité distale ouverte des
profilés de montage inférieur et supérieur entre les ailes dudit profilé et

le ou les modules,

La présente invention est maintenant décrite a l'aide d’exemples

uniqguement illustratifs et nullement limitatifs de la portée de I'invention, et a

partir des illustrations ci-jointes, dans lesquelles :

La figure 1 illustre schématiquement une vue en coupe et partielle de
face d’'une cloison éclairante en verre selon l'invention ;

La figure 2 est une vue schématique en coupe transversale de la
cloison en position montée d’'un module verrier dans les profilés de
montage respectivement inférieur et supérieur de l'invention; par
commodité, la hauteur de la cloison a été partiellement coupée pour ne

pas visualiser toute la hauteur verriere ;
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- La figure 3 est une variante de la figure 2 au regard du maintien des

PCB du systéme d’éclairage pour le profilé inférieur, et en ayant retiré
I'aile amovible du profilé de montage ;

- La figure 4a est une vue de dessous d'un élément porteur destiné a
étre intégré au profilé de montage pour supporter le poids d’un module
verrier ;

- La figure 4b est une vue en coupe transversale de |I'élément porteur de
la figure 4a ;

- Les figure 5 et 6 sont des variantes de la figure 2 au regard de
I'élément porteur pour le profilé inférieur ;

- La figure 7 est une autre variante encore de I'élément porteur pour le
profilé inférieur et |la fixation amovible de PCB ;

- La figure 8 est une vue schématique en coupe transversale du coté
supérieur de la cloison en position montée d’'un module verrier dans un

profilé de montage supérieur selon une variante;

La figure 1 illustre schématiquement la partie inférieure et partielle d’'une
cloison 1 transparente et éclairante, en particulier en verre, installée au moyen
d’au moins un profilé de montage 2 inférieur de I'invention.

La cloison est montée verticale, par exemple entre un sol et un plafond
d’'une piéce, (plancher et/ou toit d’'un veéhicule) en présentant une hauteur
adaptée.

La cloison 1 comprend au moins un module 10 transparent, de préférence
verrier, éventuellement plusieurs modules accolés selon un plan vertical dans
une direction horizontale pour fournir la largeur idoine de la cloison.

On entend par « transparent » dans la description, de maniere a assurer
la transmission de lumiére.

Le module verrier 10 est formé d’'un verre monolithique ou d'un verre
feuilleté doté d’au moins deux substrats en verre et d’'un intercalaire en matiére
plastique, ou encore d'un vitrage isolant doté de deux substrats verriers
espaces par une lame de gaz telle que de l'air.

Les substrats en verre sont de preférence faits d’'un verre ayant une forte
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transmission lumineuse, d'au moins 85%, lorsque la mesure est effectuée sous

iluminant D65 sur une feuille de verre a faces paralléles de 4 mm d'épaisseur.
De préférence, il s’agira d’un verre dit extra-clair, tel que le verre DIAMANT®
commercialisé par la société SAINT-GOBAIN GLASS.

Le module verrier peut présenter toutes fonctionnalités connues de
’'homme de l'art, du type a propriétés isolantes thermiquement (couches
fonctionnelles), acoustiques, de blindage, etc...

Les feuilles de verre pour un module feuilleté auront par exemple une
épaisseur de 5, 6 ou 8 mm.

La feuille de verre pour un module monolithique sera de préférence
trempée et aura de préférence une épaisseur de 10 ou 12 mm par exemple.

La cloison 1 fournit un éclairage procuré par au moins un module voire
chacun des modules verriers.

La cloison 1 est éclairante et comprend un systeme d’éclairage 3 agencé
en regard d’'une ou des tranches 11 du module verrier.

De préférence, les diodes 30 du systéme d’éclairage 3 sont disposées en
regard des tranches inférieure (telle quillustrée sur la figure 1) et supérieure du
module, donc de la cloison, en position montée de la cloison et non contre les
bords verticaux afin de ne pas modifier I'aspect esthétique de la cloison au
niveau des jonctions d’aboutement entre modules.

La figure 2 illustre les profilés de montage inférieur 2 et supérieur 9 de la
cloison. Le profilé de montage supérieur sera décrit ultérieurement.

Le systeme d’éclairage 3 est logé dans le profilé de montage inférieur 2
qui, selon lI'invention, est adapté afin que d’'une part le module verrier 10 ne
repose pas directement sur ledit systéme d’éclairage, les diodes, évitant tout
risque d’écrasement dU au poids du module, et d’autre part, les diodes sur PCB
puissent étre changées, par exemple en cas de défaillance, sans avoir a
démonter I'ensemble de la cloison ou le module verrier en place.

Le systéme d’éclairage 3 est agencé de maniére cachée pour un
observateur regardant de face la cloison montée.

La cloison comprend des moyens de diffusion de la lumiére associés a

I'une des faces du verre pour un module monolithique (une seule feuille de
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verre), ou lorsque le module comprend au moins deux feuilles de verre (module

feuilleté ou isolant de type double-vitrage), associés a I'une des faces internes
de l'une des feuilles de verre.

Les moyens de diffusion sont de préférence sérigraphiés sur le verre et
sont par exemple de I'émail. lls s’étendent sur le verre selon un agencement et
des motifs choisis. lls ne recouvrent pas forcément la totalité de la surface du
verre du module et peuvent ainsi délimiter des zones dites sombres
fonctionnelles. Les zones sombres sont par exemple disposées de maniére
centrale ou périphérique au module. Elles consistent par exemple en des
zones transparentes (clair de vitre) ou opaques, ou encore en des miroirs.

Le module 10 est éclairé par le systéeme d’éclairage 3 en regard de la
tranche 11 du module. La lumiére issue des diodes 30 qui sont situées en
regard de la tranche 11 du module, par exemple en regard du centre de la
tranche, se propage dans I'épaisseur de verre (voire de l'intercalaire) dans une
direction transversale aux plans formées par les faces principales 12 et 13 du
module (figure 2) pour étre redirigée grace aux moyens de diffusion vers
I'extérieur du module.

Pour un module monolithique, les diodes sont agencées en regard de la
tranche de I'unique feuille de verre. Pour un module avec deux feuilles de verre
espacées par une lame d’air, les diodes sont de préférence disposées en
regard de chacune des tranches des feuilles de verre.

Comme exprimé plus haut, les diodes sont disposées en regard des cotes
horizontaux supérieur et inférieur du module.

Les profilés de montage 2 et 9 de l'invention visible sur les figures 1 et 2
s'étendent longitudinalement aux cétés respectivement inférieur et supérieur du
module verrier 10, et présente une forme de section générale en U en position
d’utilisation.

Le profilé de montage 2, 9 est de préférence métallique, en aluminium ou
en inox, mais peut étre en matiére plastique, en particulier composite.

Le profile 2 (figure 2) présente un corps de type en U comprenant une
ame 20 et deux ailes 21 et 22 perpendiculaires a I'ame et paralléles et
espaceées entre elles.
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Selon I'invention, la seconde aile 22 du profilé de montage 2 est mobile

ou amovible, procurant un accés a lintérieur du profilé a tout moment, en
particulier ultérieurement a l'installation de la cloison. Sur la figure 3 est illustré
le profilé 2 sans sa seconde aile.

L’aile 22 peut étre mobile ou amovible par rapport au point de jonction
avec I'ame 20, ou bien tel qu’illustré sur les figures 2 et 3, au niveau de
I'extrémité distale 24 d’'une extension fixe 23 se projetant perpendiculairement
depuis le bord longitudinal 20a de I'ame 20.

L'aile 22 est mobile en ce sens qu’elle pivote par rapport a un axe
longitudinal qui suit le bord 24 de I’extension 23, et forme une charniére
invisible esthétiquement de I'extérieur du profilé. Le pivotement de I'aile se fait
en direction de I'extérieur du profilé 2, vers I'opposé de la premiére aile 21 (tel
que selon la fleche F1 de la figure 2).

En variante et de maniére préférée, la seconde aile 22 est amovible.
Avantageusement, les moyens d’amovibilité sont constitués par des moyens de
clipsage.

La premiére aile 21 du profilé de montage 2 est de préférence fixe et
solidaire de I'ame 20.

La mobilité de la seconde aile 22 donne acces directement aux diodes du
systeme d’éclairage, celui-ci étant retiré latéralement par translation selon la
fleche F2 (figure 3).

Des moyens d’étanchéité 7 amovibles sont prévus en étant apposes
contre le module 10 et les extrémités libres 21a et 22a des ailes respectives 21
et 22 du profilé de montage. Ces moyens d’étanchéité sont par exemple fixes
par clipsage.

Le profile de montage 2 est destiné a étre solidaire de la surface de
fixation par des moyens de fixation non illustrés, tels que des vis qui traversent
I'’ame 20 et sont destinées a coopérer avec ladite surface de fixation. On
préferera ne pas utiliser de vis auto-taraudeuses ; des orifices préalables
seront prévus dans I'ame. Les vis seront réparties selon la longueur du profilé
de montage.

Un profilé de montage 2 peut présenter une longueur équivalente a un



10

15

20

25

30

WO 2014/016494 PCT/FR2013/051724

19
module verrier ou a plusieurs modules verriers.

Selon l'invention et en regard des figures 1 a 3 et 5 et 6, le profilé de
montage 2 comporte au moins un élément porteur sur lequel repose le module
verrier 10 et une surface de réception 5 portant le systéme d’éclairage 3.

En outre, le profilé de montage 2 peut comprendre un logement 6 délimité
par deux parois avec un retour vers lintérieur du profilé et dans lequel
cheminent des cables d’alimentation 60 du systéme d’éclairage 3 disposé le
long du profilé de montage.

D’une part, I'élément porteur 4 est apte a supporter le poids du module
verrier sans fléchir, et d’autre part, il procure une entretoise entre la tranche
inférieure 11 du module et I'extrémité supérieure du systéme d’éclairage 3 pour
ne pas s'appuyer sur celui-ci.

En outre, I'’élément porteur 4 agencé au-dessus du systeme d’éclairage et
le chapotant, protége celui-ci des chocs lors de l'installation du module dans le
profilé, que le module soit amené latéralement au systeme d’éclairage et/ou
verticalement a celui-ci.

L’élément porteur 4 est détaillé en regard des figures 4a et 4b.

L’élément 4 s’étend selon un axe longitudinal X (figure 4a) qui est destiné
a étre paralléle a l'axe longitudinal du profil de montage 2, et présente
transversalement a |'axe longitudinal une section générale de forme au moins
en L (figure 4Db).

L’élément porteur 4 comporte des moyens de support tels qu’une platine
40 et un flanc 43 perpendiculaire a ladite platine et connecté a I'un des bords
de la surface 40.

La platine 40, dite par la suite platine, posséde deux faces principales,
une dite supérieure 41 qui est destinée a porter la tranche 11 du module verrier
(figure 2), une opposee 42 dite inférieure, qui est en regard de I'ame 20 et du
systéme d’éclairage 3.

Pour le profilé de montage inférieur 2 afin de rattraper des défauts de
planéité du sol, la cloison est agencée de niveau grace a une ou des cales 8.
La cale est disposée sur les moyens de support ou platine 40 de I'élément
porteur 5, le ou les vitrages reposant par leur tranche sur les cales. Les cales
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sont transparentes pour laisser passer la lumiére émise des diodes. Les cales

sont par exemple en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) connu également
sous le nom de Plexiglas®.

Le flanc 43 de I'élément porteur 4 permet I'intégration / I'association de ce
dernier lorsque celui-ci est rapporté dans le profilé de montage.

De plus, le flanc 43 participe a la rigidité de I’élément porteur 4 lorsque
celui-ci supporte le module verrier.

Le flanc 43 s’étend depuis la platine 40 de préférence en direction de
I'ame 20 du profilé (figure 2).

De préférence, la platine 40 et le flanc 43 forme un ensemble monobloc.

Avantageusement, pour confirmer le maintien en position de I'élément
porteur 4 dans le profilé de montage 2, ledit élément comprend un épaulement
44 agenceé dans le prolongement du flanc 43 et relié au bord de la platine 40.

En regard des figures 2 et 3, I'élément porteur 4 est rendu solidaire de
I'intérieur du profilé de montage 2 de sorte que le flanc 43 et I'épaulement 44
par leur face verticale externe 45 opposée a la platine 40 sont apposés contre
la face intérieure 21a de la premiére aile fixe 21 du profilé, et maintenus par
coopeération avec ladite aile 21.

La retenue de I'élément porteur 4 est assurée par la coopération de
I'extrémité 48 de la platine 4, du flanc 43 et/ou de I'épaulement 44 avec l'aile 21
du profilé. Cette coopération peut étre réalisée par des moyens de
solidarisation du type collage par exemple et/ou par des moyens d’engagement
mutuel entre le corps du profilé (I'aile 21) et I'élément porteur 4, tels que des
cavités et portions en saillie.

L’exemple ici illustré montre un engagement de I'épaulement 44 dans une
cavité d’accueil 25 agencée dans la paroi de I'aile 21 du profilé 2. Ainsi, lorsque
le module est installé, la platine 40 ne risque pas de basculer car retenue par
I'’épaulement 44 coincé dans la cavité 25.

En variante, I'élément porteur 4 peut ne pas former une piéce
indépendante et rapportée mais faire partie intégrante du corps du profilé en
sortie de fabrication dudit profilé, I'élément porteur et le corps du profilé ne

formant qu’'un seul ensemble unitaire. Dans ce cas, le flanc 43 correspond a
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une partie de l'aile fixe 21 du profilé, I'élément porteur étant limité a la platine

40 (figure 6).

L’élément porteur 4 est de préférence meétallique lorsqu’il s’agit d’'une
piece rapportée. Il pourrait étre en matiére plastiqgue notamment en matiére
composite avec fibres de renforcement lorsqu’il est intégré au corps du profilé
si ce dernier est obtenu par exemple par extrusion.

L’épaisseur de la platine 40 (dimension transversale aux faces principales
de la platine) est par exemple de l'ordre de 3 a 5 mm.

L'ensemble du flanc 43 et de I'épaulement 44 présentent une hauteur
(dimension perpendiculaire a la platine 40) de I'ordre de 10 a 15 mm.

Tel qu’exprimé plus haut, la largeur de la platine 40, et de la cale, est
dimensionnée pour supporter la totalité de la tranche d’un module. Elle est par
exemple de I'ordre de 20 mm.

La platine 40 présente en position associée au profilé de montage, un
bord libre 47 a I'opposé du flanc 43 et de I'épaulement 44. Ce bord libre peut
ou pas étre abouté a I'aile mobile 22.

Selon I'invention, le bord libre 47 n’est pas relié fixement a I'aile mobile 22
et ne comprend aucun retour en direction de I'ame 20 du profilé, ce qui permet
un acces latéral a la cavité du profilé, et aux diodes lorsque I'aile mobile est
détachée ou ouverte (position non perpendiculaire a 'ame) et ainsi assure de
disposer ou de remplacement aisément le systeme d’'éclairage 3 situé sous la
platine 40.

De préférence, selon l'invention, le profilé de montage 2 comprend une
pluralité ou au moins deux éléments porteurs 4 qui sont limités en longueur
(dimension selon I'axe X et paralleéle a I'axe longitudinal du profilé de montage).
La longueur d’un élément est par exemple de I'ordre de 30 mm.

Deux éléments porteurs 4 agencés aux deux extrémités respectives du
module verrier 10 suffisent a supporter son poids, un module par exemple de
3 m? possédant un poids de I'ordre de 90 kg, avec une répartition de 45 kg par
platine.

Bien entendu, un élément porteur seul pourrait étre utilisé en présentant

une longueur appropriée pour s’étendre selon une grande partie, voire la
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totalite, de la longueur du module. Toutefois, pour une raison d’économie de

matiére, cette solution n'est pas préférée.

Selon linvention, la platine 40 comporte au moins un orifice 40A de
passage pour la lumiere du systéme d’éclairage placé sous la platine (si celle-
ci est notamment opaque). Cet orifice est de forme notamment oblongue
s'étendant selon I'axe X. Cet orifice posséde par exemple une largeur de
8 mm.

En fonction du type du systéme d’éclairage 3 et de la longueur de
I’élément porteur 4, un orifice continu ou plusieurs orifices pourront étre prévus.
Pour des diodes par exemple, un orifice peut étre ménage au droit de chaque
diode ; cette variante n’est cependant pas préférée.

Il est plus commode et pour optimiser la transmission de la lumiére de
ménager des orifices dans la platine. Toutefois, il peut étre envisagé de
concevoir une platine dont la surface au regard du systéme d’éclairage soit
pleine et transparente sans nécessiter de trous.

Selon I'invention, le profilé de montage inférieur 2 comporte une surface
de réception 5 pour le systeme d’éclairage qui est distincte de la platine 40
puisque disposée sous et a distance de la platine 40.

Cette surface de réception 5 peut étre constituée directement de la face
intérieure de I'ame 20 du profilé. Cependant, de maniére a permettre le
cheminement de cébles dans le fond du profilé, la surface de réception 5
constitue une surface distincte de I'ame 20 du profilé.

La surface de réception 5 peut étre monobloc avec le corps du profilé de
montage 2.

En regard des figures 2, 3 et 6, la surface de réception 5 peut étre formée
par exemple de deux retours supérieurs 61 et 62 des parois du logement 6 des
cables.

Lorsque I'aile mobile 22 est connectée a I'extension fixe 23 du profilé, afin
de pouvoir degager latéralement les diodes hors du profile, la surface de
réception 5 est positionnée au moins a hauteur de I'extrémité distale 24 de
I’extension fixe 23.

La surface de réception 5 peut faire partie de I'élément porteur 4, tel
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gu'illustré sur la figure 5. L'élément porteur 4, de forme générale en F,

comprend un plateau inférieur 46 relié perpendiculairement au flanc 43 (a
I'opposé de I'épaulement 44) et parallele et a distance de la platine 40.
L’'espacement entre la face 42 de la platine 40 et le plateau 46 est adapté pour
loger le systeme d’éclairage 3 et le retirer si nécessaire.

Le systéme d'eclairage 3 est formé d'une pluralité de diodes
électroluminescentes 30 (DEL) agencées de maniére connue sur un ou
plusieurs dispositifs de support et d’alimentation électrique 31, qui sont
typiquement des cartes de circuit imprimé (PCB pour « Printed Circuit Board »
en anglais). Un vernis isolant électrique est prévu sur les connexions des
diodes.

Les diodes 30 (comme leur support PCB) ne sont pas noyées dans de la
résine d’étanchéification évitant une épaisseur trop imposante de celles-ci et
leur support. Avantageusement, les diodes comportent une puce semi-
conductrice combinée a une résine optique (luminophore) et éventuellement
une couche étanche, en particulier déposée par pistolet, qui couvre les diodes
et la surface du support.

La largeur du dispositif de support PCB 31 est par exemple inférieure ou
égale a la largeur de la tranche du module voire d’'une feuille de verre.

A titre d’exemple, les éléments présentent les dimensions suivantes :

- Largeur du PCB : 10 mm ou 5 mm,

- Epaisseur de PCB : 2 mm,

- Hauteur des diodes : 2 mm.

Les dispositifs de support et d'alimentation ou PCB 31 sont montés
directement sur la surface de réception 5 (figure 5) ou bien dans un profilé
d’accueil 32 (figure 2) agencé sur la surface de réception 5. Les PCB sont
reliés électriguement a une connexion électrique centralisée non illustrée.

Le montage des dispositifs PCB avec les diodes au profilé d’accueil 32
peut se faire en usine, les profilés 32 étant livrés pour le montage de la cloison
en intégrant deéja le ou les PCB avec les diodes. L’insertion du ou des PCB
avec les diodes peut également se faire lors du montage de la cloison, en
rapportant les diodes via leurs PCB 31 dans les profilés d’accueil 32.
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Plusieurs dispositifs 31 peuvent étre agencés de maniére adjacente entre

eux le long du profilé d’accueil 32.

En regard de la figure 2, les PCB peuvent étre fixés au profilé d’accueil
par des vis de fixation 33.

L’association du profilé d’accueil 32 ou bien du PCB 31 en direct sur la
surface de réception 5 peut se faire de différentes maniéres, par exemple en
étant simplement posé, ou par des moyens de fixation amovible (méme avec
un simple acceés latéral), ou encore par des moyens de calage amovible ou non
tels qu’une pluralité de plots 50 au moins disposés latéralement selon un axe
longitudinal du c6té de la premiére aile 21espacés de la largeur du PCB (figure
5).

Dans une autre variante (figure 6), le profilé d'accueil 32 fait partie
integrante du profile de montage, par exemple usiné dans la matiere
constitutive du profilé de montage.

L’association est telle que la translation latérale du profilé d’accueil 32 ou
du dispositif de support PCB 31 hors de la surface de réception et vers
I'extérieur du profilé, puisse se faire aisément sans élément barriére fixe entre
I'aile 22 et les diodes.

Le profilé d’accueil 32 présente une forme générale avec cavité, du type a
section en U pour loger de maniere caléee les PCB 31. Pour le profilé de
montage inférieur, le profilé d’accueil présente de préférence un retour vertical
du cbté de I'aile mobile qui ne dépasse pas I'extrémité supérieure des diodes.

Dans une autre variante encore (figure 7), le PCB 31 est fixé de maniére
amovible par une vis 32A dans un profilé d’accueil 32. Le profilé d’accueil 32
repose sur la surface de réception 5. Le profilé d’accueil 32 comporte une
languette verticale 32B de préhension permettant lorsque l'aile mobile 22 est
retirée d’accéder aisément aux diodes. En outre, pour faciliter I'accés, la face
inférieure 42 de la platine 40 peut étre biseautée.

Encore dans une autre variante non illustrée, le profilé d'accueil 32
logeant les PCB pourrait étre, non pas simplement posé mais maintenu de
maniere amovible dans le profilé de montage, par exemple par un vissage

latéral horizontal dans le corps du profile.
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Avantageusement, des moyens de dissipation de la chaleur sont prévus

sous la surface des dispositifs de support 31 (PCB), de maniére solidaire ou
non. Cela permet de dissiper la chaleur émise par les diodes 30 au niveau de
leur connexion aux PCB 31. De préférence, la base porteuse du ou des
supports PCB (eux-mémes meétalliques ou non) forment ces moyens de
dissipation de la chaleur, la base porteuse étant formée par le profilé d’accueil
32 et/ou la surface de réception5.

Sur la figure 2 est illustré le profilé de montage supérieur 9.
Avantageusement, le profilé de montage supérieur 9 est similaire a celui
inférieur 2 et comprend une aile mobile ici détachée et non illustrée et un
élément porteur 4. Toutefois, I'’élément porteur 4 ne joue plus le réle de support
du poids du module. L’élément porteur 4 constitue une barriére entre les diodes
et le vitrage afin de protéger les diodes lors de l'installation du vitrage. En
outre, il permet de supporter les diodes et leur PCB et leur profilé d’accueil 32,
la platine 40 étant ainsi suffisamment rigide pour le poids de I'ensemble profilé
d’accueil 32 et PCB 31 portant les diodes. Cela permet aussi d’installer les
PCB dans leur profilé d’accueil avant le placement du vitrage.

Le profilé de montage supérieur 9 comporte avantageusement :

un corps similaire au profilé inférieur, en comprenant une forme en U
(dont I'ouverture est tournée vers le bas) avec une ame 90, une
premiére aile 91 et une seconde aile 92 qui est mobile afin d'avoir
aisément accés a la cavité du U pour y installer/remplacer le systéme
d’éclairage 3 ;

- une surface de réception 5 pour le systéme d’éclairage ;

- de préférence un logement 6 pour le passage de cables ;

- la platine 40 de I'élément porteur 4 est paralléle et a I'opposé de I'ame

80.

Le systéme d’éclairage 3 du profilé de montage supérieur 9 comporte de
préférence des diodes 30 fixées a leur PCB 31, I'ensemble étant porté par un
profilé d’accueil 32. Le profilé d’accueil 32 est posé sur la surface de réception
5, constituée ici par la face 42 de la platine 40 en regard de I'ame.
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La platine 40 sert a protéger les diodes 30 des chocs lors de l'installation

du module 10 et permet leur installation simple avant placement du module

Dans la variante illustrée sur la figure 8, la platine 40 formant la surface
de réception 5, fait partie intégrante du profilé de montage 9, en particulier de
la premiere aile 91.

La platine 40 comporte un orifice 40A ou une fenétre a surface pleine
transparente agencée en regard des diodes 30 pour le passage de la lumiere.

En position installée du vitrage 10, un espace de I'ordre du millimetre
sépare la platine 40 du vitrage.

Le montage d’une cloison de l'invention est réalisé de la maniére suivante
en regard de la cloison de la figure 2.

Lorsque les éléments porteur 4 sont rapportés dans les profilés de
montage inférieur 2 et supérieur 9, ceux-ci sont mis en place dans les profilés
de montage respectifs inférieur 2 et supérieur 9, l'aille mobile 22,
respectivement 92 étant en position pivotée ou bien est détachée.

Les profilés de montage inférieur 2 et supérieur 9 sont fixés
respectivement au sol et au plafond, leur ouverture étant en regard I'une vers
I'autre.

Des cales transparentes 8 sont éventuellement disposées sur la platine
40 des éléments porteurs 4 du profilé de montage inférieur.

Le systeme d’éclairage 3 est disposé sur la surface de réception 5.

Le module verrier est ensuite positionné face aux profilées de montage et
maintenu incliné en disposant le bord de son chant inférieur sur les éléments
porteurs 4 du profilé de montage inférieur (ou sur les cales 8 si celles-ci sont
nécessaires), ledit profilé présentant son aile mobile 22 degagee.

Puis, on bascule vers lI'opposé de soi le module 10 en direction des
premiéres ailes 31, 91 des profilés inférieur et supérieur. Le module est en
place a la verticale.

Les ailes 22 des profilés de montage supérieur et inférieur sont remises

en place.
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Des moyens d’étanchéité 7 sont disposés dans les interstices séparant le

module des extrémités libres des ailes 21 et 22, respectivement 91, 92, des
profilés de montage 2, 9.

Bien entendu, d’autres variantes peuvent étre imaginées sans sortir du
cadre de linvention. Les variantes exposeées ci-dessus relatives a des
éléments d’un mode de réalisation peuvent étre repris avantageusement dans
un autre mode de réalisation, en particulier concernant :

- lalongueur de l'aile 22,

- le logement 6 de cheminement des cables,

- le type de surface de réception 5,

- lutilisation d'un profilé d’accueil 32 pour les PCB,

- la forme du profilé d’accueil 32,

- la forme de I'élément porteur 4

- la fixation de I'élément porteur 4 lorsque celui-ci est rapporté dans le
profilé de montage,

- la face inférieure biseautée 42 de la platine 40.
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REVENDICATIONS

Cloison éclairante (1) comprenant

au moins un module verrier ou vitrage (10),

des diodes (30) disposées sur au moins un dispositif de support (31) du
type PCB, le ou les PCB étant éventuellement sur ou logés dans un
profilé d’accueil (32), les diodes étant disposeés en regard du chant (11)
du vitrage,

au moins un profilé de montage inférieur (2) et un profilé de montage
supérieur (9), chaque profilé de montage comportant une ame (20, 90),
une premiere aile (21, 91) perpendiculaire a I'ame, et une seconde aile
(22, 92) perpendiculaire a I'ame, paralléle et espacée de la premiére

aile, et le profilé de montage délimitant un volume intérieur,

caractérisée en ce que

la cloison comprend au moins un e€lément porteur (4) distinct de tout
élément accueillant les diodes, notamment distinct des PCB ou du
profilé d’accueil des PCB, ledit élément porteur étant agencé dans le
volume intérieur du profilé de montage inférieur (2) et/ou supérieur (9),
et comprenant des moyens de support (40) tels qu’une platine qui est a
distance de I'ame (20) du profilé de montage et située entre le chant du
vitrage et les diodes,

la platine (40) de I'élément porteur (4) est associée a la premiére aile
(21, 91) du profilé et présente un bord libre (47) en regard de la seconde
aile (22, 92) du profilé,

en position basse de la cloison, la platine (40) supporte le vitrage
directement ou via une éventuelle cale transparente (8) sus jacente,
et/ou en position haute, le(s) PCB (31) et/ou le profilé d’accueil (32) du
ou des PCB sont posés sur la platine (40),

le(s) PCB avec les diodes sont dissociable(s) de la cloison,

la seconde aile (22, 92) des profilés inférieur (2) et supérieur (9) est

mobile ou amovible.
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Cloison selon la revendication 1, caractérisée en ce que le bord

libre (47) ne comporte aucun retour en direction de I'ame (20) du profilé
de montage s’intercalant entre les diodes et la deuxiéme aile du profilé de
montage, ou aucun élément barriere n'est disposé entre les diodes et la

seconde aile (22, 92) mobile.

Cloison selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que
I'élément porteur (4) forme une piece qui est rapportée par montage
amovible ou par solidarisation, via un bord opposé au bord libre, dit bord

de maintien, associé a la premiére aile du profilé de montage.

Cloison selon 'une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que l'élément porteur (4) forme une piéce usinée/profilée de

maniere unitaire avec la premiére aile du profilé de montage.

Cloison selon 'une des revendications précédentes, caractérisée
en ce qu’elle comporte une surface de réception (5) pour le(s) PCB ou le
profilé d’accueil (32) de(s) PCB, cette surface de réception pouvant étre
pour dans la position haute, la platine (4) par sa face opposée (42) au
vitrage.

Cloison selon 'une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que I'élément porteur (4) constitue une piéce rapportée et posséede
une forme générale au moins en L selon une vue en coupe transversale a
son extension longitudinale, et comporte la surface de support (40)
agenceée parallélement a I'ame (20) du profilé et un flanc perpendiculaire
(43) associé a la premiere aile (21) du profilé de montage et/ou a I'ame,
de préférence en butée, clips€, monté en force.

Cloison selon I'une des revendications 1 a 5, caractérisée en ce
que I'élément porteur (4) constitue une piece rapportée et possede une
forme générale en F selon une vue en coupe transversale a son

extension longitudinale.



10

15

20

25

WO 2014/016494 PCT/FR2013/051724

10.

11.

12.

13.

30
Cloison selon la revendication précédente, caractérisée en ce que

I’élément porteur (4) comprend un épaulement (44) agencé dans le
prolongement du flanc (43) et apte a coopérer par engagement mutuel
avec la surface de la premiére aile (21), de préférence ladite surface
présentant une cavité (25) dans laquelle est coincé I'épaulement.

Cloison selon la revendication précédente, caractérisée en ce que
le flanc (43) et I'épaulement (44) par leur face verticale externe (45)
opposée a la platine (40) sont apposés contre la face intérieure (21a) de
la premiére aile fixe (21) du profilé, et maintenus par coopération avec
ladite aile.

Cloison selon la revendication 8 ou 9, caractérisée en ce que le
bord (48) de la platine opposé au bord libre (47), le flanc (43) et/ou
I'épaulement (44) I'élément porteur (4) cooperent avec la premiére aile
(21) du profilé par des moyens de solidarisation du type collage par
exemple et/ou par des moyens d'engagement mutuel, tels que des

cavités et portions en saillie.

Cloison selon 'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que la platine (40) comporte au moins un orifice (45)
ou une fenétre pleine transparente, de préférence de géométrie oblongue
et continue sur la quasi-totalité de la longueur de |a platine.

Cloison selon 'une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que le(s) PCB ou le profilé d’accueil (32) des PCB sont montés libre
ou fixé provisoirement par des moyens d’amovibilité par pivotement ou

retrait de la seconde aile du profilé de montage.

Cloison selon 'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que pour la partie basse ou haute, le profilé d’accueil
(32) logeant le(s) PCB a diodes est rapporté dans le profilé de montage
ou, pour la partie basse, le profilé d’accueil (32) fait partie intégrante du

volume interieur du profilé de montage, notamment de I'ame.
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Cloison selon 'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisée en ce que pour la partie basse, elle comprend une surface
de réception (5) pour le(s) PCB (31) ou le profilé d’accueil (32) des PCB,
cette surface de réception étant associée a I'élément porteur (4) ou au
profile notamment a I'ame, et est disposeée entre la platine (40) et I'ame
(20) du profilé, ladite surface de réception pouvant étre pleine ou évidée,
et/ou en deux parties (61, 62).

Cloison selon la revendication 5 ou 14, caractérisé en ce qu’elle
comprend un logement (6) notamment a deux parois avec des retours
(61, 62), le logement etant agence entre la surface de réception (5) et
I'ame (20), la surface supérieure du logement d’accueil étant apte a
constituer ladite surface de réception (5).

Cloison selon la revendication précédente, caractérisée en ce
I'association du profilé d’accueil (32) ou bien du PCB (31) se fait en étant
posé directement sur la surface de réception (5), ou par des moyens de

fixation amovible.

Cloison selon 'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu’elle comprend au moins deux modules transparents
aboutés I'un a l'autre de maniere verticale et en ce qu’aucun systeme
d’éclairage n’est agenceé sur le cété vertical d'un module verrier abouté a

['autre module.

Cloison selon 'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que le profileé de montage inférieur (2) de la cloison
comprend au moins un module transparent (10), au moins deux éléments
porteurs (4) agenceés aux extrémités distales respectives du module et en

ne s’étendant que partiellement sur la longueur dudit module.
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